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本发明公开一种多功能连接器结构，包括有

外壳、线路板、第一传输导体、第二传输导体、第

三传输导体及第四传输导体；该外壳具有一容置

空间；该线路板设于容置空间中，线路板与外壳

之间形成有供USB  Type‑A插头插入的插置腔、供

TF卡插入的第一插置槽和供SD卡插入的第二插

置槽，线路板上一体延伸出有USB  Type‑A舌片，

该USB  Type‑A舌片位于插置腔中。通过采用线路

板，并配合将各传输导体设置于线路板上与线路

板导通连接，使得本产品可供USB  Type‑A插头、

TF卡和SD卡插入，大大简化了产品结构，便于生

产制作，有利于提高产能，有效降低成本，提高产

品市场竞争力，并且本产品整体体积小，携带和

使用都非常方便。
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1.一种多功能连接器结构，其特征在于：包括有外壳、线路板、第一传输导体、第二传输

导体、第三传输导体以及第四传输导体；该外壳具有一容置空间；该线路板设置于容置空间

中，线路板与外壳之间形成有供USB  Type‑A插头插入的插置腔、供TF卡插入的第一插置槽

和供SD卡插入的第二插置槽，线路板上一体延伸出有USB  Type‑A舌片，该USB  Type‑A舌片

位于插置腔中；该第一传输导体和第二传输导体均设置于USB  Type‑A舌片的表面上并与线

路板导通连接，第一传输导体和第二传输导体位于插置腔中；该第三传输导体均设置于线

路板上并与线路板导通连接，且第三传输导体位于第一插置槽；该第四传输导体均设置于

线路板上并与线路板导通连接，且第四传输导体位于第二插置槽。

2.根据权利要求1所述的多功能连接器结构，其特征在于：所述线路板上导通连接有线

材，该线材向外伸出外壳。

3.根据权利要求2所述的多功能连接器结构，其特征在于：所述线路板的一表面侧缘具

有多个并排间隔设置的焊盘，该线材内的各个芯线分别与对应的焊盘焊接导通。

4.根据权利要求1所述的多功能连接器结构，其特征在于：所述线路板上固定有插头连

接器，该插头连接器与线路板导通连接并向外伸出外壳。

5.根据权利要求4所述的多功能连接器结构，其特征在于：所述插头连接器为Type‑C插

头连接器、Lightning插头连接器、Micro‑USB插头连接器或多合一插头连接器。

6.根据权利要求1所述的多功能连接器结构，其特征在于：所述线路板上设置有绝缘

座，该绝缘座位于外壳内，该绝缘座与线路板、外壳围构形成前述插置腔、第一插置槽和第

二插置槽。

7.根据权利要求6所述的多功能连接器结构，其特征在于：所述绝缘座包括有上绝缘件

和下绝缘件，该上绝缘件和下绝缘件拼合固定并夹住固定线路板。

8.根据权利要求7所述的多功能连接器结构，其特征在于：所述线路板上开设有通孔，

该下绝缘件上开设有固定孔，该上绝缘件延伸出有固定柱，该固定柱穿过通孔插入固定孔

中固定。

9.根据权利要求1所述的多功能连接器结构，其特征在于：所述第一传输导体为成型在

线路板表面上的金手指，该第二传输导体为弹片端子，其贴合焊接在线路板的表面上。

10.根据权利要求1所述的多功能连接器结构，其特征在于：所述第三传输导体和第四

传输导体均为弹片端子，其均贴合焊接在线路板的表面上。
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多功能连接器结构

技术领域

[0001] 本发明涉及连接器领域技术，尤其是指一种多功能连接器结构。

背景技术

[0002] USB接口有三种不同外观的接口，即USB  Type‑A、USB  Type‑B、USB  Type‑C，USB 

Type‑C拥有比USB  Type‑A及USB  Type‑B均小得多的体积，是最新的USB接口外形标准。另

外，USB  Type‑C是一种既可以应用于PC(主设备)又可以应用于外部设备(从设备，如手机)

的接口类型，这是划时代的。

[0003] 由于连接器的种类众多，为了实现连接器结构的多功能性，例如可以插入TF卡、SD

卡等，目前采用的方法普遍是将各种类型的连接器焊接在同一电路板上，以进行信号转换，

实现TF卡、SD卡等的插入，这种做法必然使得连接器的整体结构复杂，并且体积大，不便于

携带。因此，有必要研究一种方案以解决上述问题。

发明内容

[0004] 有鉴于此，本发明针对现有技术存在之缺失，其主要目的是提供一种多功能连接

器结构，其能有效解决现有之连接器结构存在结构复杂、体积带、不便于携带的问题。

[0005] 为实现上述目的，本发明采用如下之技术方案：

一种多功能连接器结构，包括有外壳、线路板、第一传输导体、第二传输导体、第三

传输导体以及第四传输导体；该外壳具有一容置空间；该线路板设置于容置空间中，线路板

与外壳之间形成有供USB  Type‑A插头插入的插置腔、供TF卡插入的第一插置槽和供SD卡插

入的第二插置槽，线路板上一体延伸出有USB  Type‑A舌片，该USB  Type‑A舌片位于插置腔

中；该第一传输导体和第二传输导体均设置于USB  Type‑A舌片的表面上并与线路板导通连

接，第一传输导体和第二传输导体位于插置腔中；该第三传输导体均设置于线路板上并与

线路板导通连接，且第三传输导体位于第一插置槽；该第四传输导体均设置于线路板上并

与线路板导通连接，且第四传输导体位于第二插置槽。

[0006] 作为一种优选方案，所述线路板上导通连接有线材，该线材向外伸出外壳。

[0007] 作为一种优选方案，该线路板的一表面侧缘具有多个并排间隔设置的焊盘，该线

材内的各个芯线分别与对应的焊盘焊接导通。

[0008] 作为一种优选方案，所述线路板上固定有插头连接器，该插头连接器与线路板导

通连接并向外伸出外壳。

[0009] 作为一种优选方案，所述插头连接器为Type‑C插头连接器、Lightning插头连接

器、Micro‑USB插头连接器或多合一插头连接器。

[0010] 作为一种优选方案，所述线路板上设置有绝缘座，该绝缘座位于外壳内，该绝缘座

与线路板、外壳围构形成前述插置腔、第一插置槽和第二插置槽。

[0011] 作为一种优选方案，所述绝缘座包括有上绝缘件和下绝缘件，该上绝缘件和下绝

缘件拼合固定并夹住固定线路板。
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[0012] 作为一种优选方案，所述线路板上开设有通孔，该下绝缘件上开设有固定孔，该上

绝缘件延伸出有固定柱，该固定柱穿过通孔插入固定孔中固定。

[0013] 作为一种优选方案，所述第一传输导体为成型在线路板表面上的金手指，该第二

传输导体为弹片端子，其贴合焊接在线路板的表面上。

[0014] 作为一种优选方案，所述第三传输导体和第四传输导体均为弹片端子，其均贴合

焊接在线路板的表面上。

[0015] 本发明与现有技术相比具有明显的优点和有益效果，具体而言，由上述技术方案

可知：

通过采用线路板，并配合将各传输导体设置于线路板上与线路板导通连接，使得

本产品可供USB  Type‑A插头、TF卡和SD卡插入，大大简化了产品结构，便于生产制作，有利

于提高产能，有效降低成本，提高产品市场竞争力，并且本产品整体体积小，携带和使用都

非常方便。

[0016] 为更清楚地阐述本发明的结构特征和功效，下面结合附图与具体实施例来对本发

明进行详细说明。

附图说明

[0017] 图1是本发明之第一较佳实施例的组装立体示意图；

图2是本发明之第一较佳实施例的分解图；

图3是本发明之第一较佳实施例另一角度的分解图；

图4是本发明之第一较佳实施例的截面示意图；

图5是本发明之第一较佳实施例的使用状态示意图；

图6是本发明之第二较佳实施例的组装立体示意图；

图7是本发明之第二较佳实施例另一角度的组装立体示意图；

图8是本发明之第二较佳实施例的分解图；

图9是本发明之第二较佳实施例另一角度的分解图；

图10是本发明之第二较佳实施例的截面示意图；

图11是本发明之第二较佳实施例的使用状态示意图；

图12是本发明之第二较佳实施例的另一使用状态示意图。

[0018] 附图标识说明：

10、外壳                            11、容置空间

12、卡槽                            20、线路板

21、USB  Type‑A舌片                  22、卡块

23、让位槽                          24、焊盘

25、通孔                            30、第一传输导体

40、第二传输导体                    50、第三传输导体

60、第四传输导体                    71、TF卡

72、SD卡                            73、线材

74、插头连接器                      75、USB  Type‑A插头

80、绝缘座                          81、上绝缘件
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82、下绝缘件                        801、固定孔

802、固定柱                         101、插置腔

102、第一插置槽                     103、第二插置槽。

具体实施方式

[0019] 请参照图1至图5所示，其显示出了本发明之第一较佳实施例的具体结构，包括有

外壳10、线路板20、第一传输导体30、第二传输导体40、第三传输导体50以及第四传输导体

60。

[0020] 该外壳10具有一容置空间11；在本实施例中，该外壳10为扁状铁壳，该外壳10的前

端左右两侧均开设有卡槽12。

[0021] 该线路板20设置于容置空间11中，线路板20与外壳10之间形成有供USB  Type‑A插

头插入的插置腔101、供TF卡71插入的第一插置槽102和供SD卡72插入的第二插置槽103，线

路板20上一体延伸出有USB  Type‑A舌片21，该USB  Type‑A舌片21位于插置腔11中；在本实

施例中，该线路板20的前端左右两侧均凸设有卡块22，该卡块22卡于卡槽12中固定，且线路

板20上开设多个让位槽23，该多个让位槽23为第三传输导体50提供变形空间。

[0022] 该第一传输导体30和第二传输导体40均设置于USB  Type‑A舌片21的表面上并与

线路板20导通连接，第一传输导体30和第二传输导体40位于插置腔101中；在本实施例中，

所述第一传输导体30为成型在线路板20表面上的金手指，该第二传输导体40为弹片端子，

其贴合焊接在线路板20的表面上，并且，该第一传输导体30和第二传输导体40均位于USB 

Type‑A舌片21的上表面。

[0023] 该第三传输导体50均设置于线路板20上并与线路板20导通连接，且第三传输导体

50位于第一插置槽102；该第四传输导体60均设置于线路板20上并与线路板20导通连接，且

第四传输导体60位于第二插置槽103。在本实施例中，所述第三传输导体50和第四传输导体

60均为弹片端子，其均贴合焊接在线路板20的表面上，并且，所述第三传输导体50位于线路

板20的下表面，第三传输导体50可用于与4.0版本的TF卡71接触，该第四传输导体60位于线

路板20的上表面，该第四传输导体60可用于与4.0版本的SD卡72接触。

[0024] 以及，所述线路板20上导通连接有线材73，该线材73向外伸出外壳10，并且，所述

线材73为扁线，该线路板20的一表面侧缘具有多个并排间隔设置的焊盘24，该扁线内的各

个芯线分别与对应的焊盘24焊接导通，线材73不限于扁线。

[0025] 另外，所述线路板20上设置有绝缘座80，该绝缘座80位于外壳10内，该绝缘座80与

线路板20、外壳10围构形成前述插置腔101、第一插置槽102和第二插置槽103，具体而言，所

述绝缘座80包括有上绝缘件81和下绝缘件82，该上绝缘件81和下绝缘件82拼合固定并夹住

固定线路板20，且线材73的前端夹紧固定于上绝缘件81和下绝缘件82之间；并且，所述线路

板20上开设有通孔25，该下绝缘件82上开设有固定孔801，该上绝缘件81延伸出有固定柱

802，该固定柱802穿过通孔25插入固定孔801中固定，以及，该固定柱802外径大小不一的两

个，对应的通孔25和固定孔801均为内径大小不一的两个，以便实现防呆组装。

[0026] 详述本实施例的组装过程如下：

首先，取线路板20，将第一传输导体30、第二传输导体40、第三传输导体50以及第

四传输导体60分别设置于线路板20相应的位置上，并将线材73与线路板20焊接导通；接着，
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将绝缘座80组装于线路板20的后端，以将线路板20的后端和线材73的前端同时夹紧固定；

接着，将外壳10从线路板20的前端由前往后套入固定即可。

[0027] 使用时，线材73的后端于另一连接器或者设备连接，当将USB  Type‑A插头从插置

腔101的开口插入到位后，USB  Type‑A插头即可与第一传输导体30和第二传输导体40接触

导通；或者当将TF卡71从第一插置槽102的开口插入到位后，该TF卡71与第三传输导体50接

触导通；又或者当将SD卡72从第二插置槽103的开口插入到位后，该SD卡72与第四传输导体

60接触导通。

[0028] 请参照图6至图12所示，其显示出了本发明之第二较佳实施例的具体结构，本实施

例的具体结构与前述第一较佳实施例的具体结构基本相同，其所不同的是：

在本实施例中，所述线路板20上固定有插头连接器74，该插头连接器74与线路板

20导通连接并向外伸出外壳10，所述插头连接器74为Type‑C插头连接器、Lightning插头连

接器、Micro‑USB插头连接器或多合一插头连接器，不以为限，在本实施例中，所述插头连接

器74为Type‑C插头连接器，不以为限。

[0029] 详述本实施例的组装过程如下：

首先，取线路板20，将第一传输导体30、第二传输导体40、第三传输导体50以及第

四传输导体60分别设置于线路板20相应的位置上，并将插头连接器74与线路板20焊接导

通；接着，将绝缘座80组装于线路板20的后端，以将线路板20的后端和插头连接器74的前端

同时夹紧固定；接着，将外壳10从线路板20的前端由前往后套入固定即可。

[0030] 使用时，插头连接器74与外部设备连接，如图12所示，当将USB  Type‑A插头75从插

置腔101的开口插入到位后，USB  Type‑A插头75即可与第一传输导体30和第二传输导体40

接触导通；如图11所示，或者当将TF卡71从第一插置槽102的开口插入到位后，该TF卡71与

第三传输导体50接触导通；又或者当将SD卡72从第二插置槽103的开口插入到位后，该SD卡

72与第四传输导体60接触导通。

[0031] 本发明的设计重点在于：通过采用线路板，并配合将各传输导体设置于线路板上

与线路板导通连接，使得本产品可供USB  Type‑A插头、TF卡和SD卡插入，大大简化了产品结

构，便于生产制作，有利于提高产能，有效降低成本，提高产品市场竞争力，并且本产品整体

体积小，携带和使用都非常方便。

[0032] 以上所述，仅是本发明的较佳实施例而已，并非对本发明的技术范围作任何限制，

故凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同变化与修饰，均仍

属于本发明技术方案的范围内。
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图2
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